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案由：本院委員郭國文、何志偉等20人，鑒於近年各國因美中貿易爭端及COVID-19疫情導致全球供應鏈重整，美、日、韓、歐等紛紛提出鉅額獎勵措施，台灣亦同樣提出產業創新發展條例修正案，以租稅獎勵機制，加強鞏固關鍵產業優勢，惟參考外國立法例，除獎勵外同時有出口限制之相關規定，台灣則缺乏維護自己能動性之相關法案，故特此擬具「產業創新條例第七十條條文修正草案」。是否有當？敬請公決。

說明：

一、近年因美中貿易爭端及COVID-19疫情導致全球供應鏈重整，美、日、韓、歐等紛紛提出鉅額獎勵措施，如美國晶片法案提供390億美元補貼並針對建廠及設備給予投資抵減；日本匡列超過6,000億日圓提供建廠及設備補助；韓國給予大企業高額研發及設備投資抵減；歐盟則規劃110億歐元的鉅額補助。

二、為鞏固我國產業國際供應鏈關鍵地位、強化臺灣產業競爭力並持續領先競爭對手，我國112年2月7日三讀修正通過產業創新條例，針對關鍵產業提供更優惠獎勵措施，激勵產業投入前瞻創新研發與擴大先進製程設備支出，持續保持技術領先。

三、惟查美國《2022年晶片及科學法》中，A部分透過補貼與租稅扣抵獎勵國內外半導體廠商入駐美國，且規定受補助之企業10年內不得於中國大陸擴大投資28奈米以下製程，其禁止規定是為避免敵意國家取得先進製程競爭優勢，然而台灣晶片相關法案，僅產創條例給予供應鏈關鍵產業租稅減免優惠，卻無其他法規對於受惠產業予以要求對應義務。

四、綜上所述，為維護台灣自己能動性，以獲得同盟優勢，除扶助國內半導體產業外，如輸出技術或投資前瞻研發至特定國家及地區，應追回依本法所獲之獎勵或補助，以作為防衛機制，並因應國際情勢變化，由行政院公告特定國家及地區之範圍。
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	第七十條　已依其他法令享有租稅優惠、獎勵、補助者，不得就同一事項重覆享有本條例所定之獎勵或補助。

公司或企業最近三年因嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大經各中央目的事業主管機關認定者，不得申請本條例之獎勵或補助，並應追回違法期間內依本條例申請所獲得之獎勵或補助。

依第十條之二申請租稅優惠之公司或企業，如有輸出先進製程技術或投資前瞻創新研究技術於特定國家或地區，應追回依本條例申請所獲得之獎勵或補助。
依前二項規定應追回獎勵或補助者，各中央目的事業主管機關應於追回之處分確定後，於其網站公開該公司或企業之名稱；依稅捐稽徵法第四十八條第二項規定停止並追回本條例之租稅優惠者，財政部應於該停止並追回處分確定年度之次年公布其名稱，不受稅捐稽徵法第三十三條規定之限制。

第三項所稱之特定國家或地區，由行政院每年公告之。
	第七十條　已依其他法令享有租稅優惠、獎勵、補助者，不得就同一事項重覆享有本條例所定之獎勵或補助。

公司或企業最近三年因嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大經各中央目的事業主管機關認定者，不得申請本條例之獎勵或補助，並應追回違法期間內依本條例申請所獲得之獎勵或補助。

依前項規定應追回獎勵或補助者，各中央目的事業主管機關應於追回之處分確定後，於其網站公開該公司或企業之名稱；依稅捐稽徵法第四十八條第二項規定停止並追回本條例之租稅優惠者，財政部應於該停止並追回處分確定年度之次年公布其名稱，不受稅捐稽徵法第三十三條規定之限制。
	一、新增第三項。參照美國《2022年晶片及科學法》中，A部分透過補貼與租稅扣抵獎勵國內外半導體廠商入駐美國，且規定受補助之企業10年內不得於中國大陸擴大投資28奈米以下製程，其禁止規定是為避免敵意國家取得先進製程競爭優勢，限制依第十條之二取得租稅優惠之公司或企業如有輸出技術或投資敵意之國家或地區，應追回所獲得之獎勵或補助。

二、原第三項移列為第四項，並酌作文字修正。

三、新增第五項，定明特定國家或地區，由行政院依國際情勢，每年檢討並公告之。
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